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W. CHANDLER ROBERTS. — On an analogy between the conductivity for heat and
the induction-balance effect of copper-tin alloys (Sur la concordance entre Veffet
de la balance d’induction sur les alliages de cuivre et d’étain et leur conductibi-
lité pour la chaleur); Phil. Magazine, 5° série, 1. VIII, p. 551; 1879.

OLIVER LODGE. — Note on a determination of the specific electrical resistance of
certain copper-tin alloys (Note sur la détermination de la résistance électrique

spécifique de certains alliages de cuivre et d’étain); Phil. Magazine, 5° série, t. VIII,
p. 5545 1879.

Quand on détermine la courbe des inductions manifestées dans
la balance de Hughes par les alliages de cuivre et d’étain, on re-
marque un maximum correspondant 4 la formule SnCu® et un
minimum trés prononcé pour la formule SnCu’. Cette méme
circonstance se reproduit dans la courbe des conductibilités pour
la chaleur déterminée par Calvert et Johnson, et les deux phéno-
ménes présentent une concordance remarquable.

Les alliages SnCu?® et SnCu* semblent étre des combinaisons
définies distinctes, le dernier étant un métal jaune d'un grand éclat
et d’'une structure homogéne, tandis que l'autre a une teinte
bleuitre et une structure cristalline.

Cependant, la courbe des conductibilités pour ['¢lectricité
dressée par Mathiessen ne présente pas de particularités analogues
aux précédentes. D’aprés M. Roberts, cela pourrait tenir a ce que
ce savant n’aurait pas étudié les alliages de composition voisine
des formules que nous venons de citer, la fragilité de ces alliages
les rendant difficiles & réduire en fils.

M. Lodge s’est chargé de déterminer avec soin les conductibi-
lités électriques de six alliages de cuivre et d’étain, parmi lesquels
se trouvent les deux précédents. Les résultats ont entiérement con-
firmé les prévisions de M. Roberts, et la courbe des conductibilités
se trouve ainsi ramenée & une forme analogue & celle des induc-
tions. L’alliage SnCu*, en particulier, présente une résistance
quatre fois plus grande que I'alliage SnCu3.

FoussereAu.
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